
分项报价表

采购编号：GZGK22N101A0565Z

项目名称：季华实验室14nm高端芯片制造用磁控溅射镀膜设备采购项目

包号：1

投标人名称：江苏联芯半导体科技有限公司

货币及单位：人民币/元
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品目号 序号 货物名称 规格型号 品牌 产地 制造商名称 单价 数量 总价
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投标人盖章：

日期：2022 年 11 月 02 日
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